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Abstract (en)
[origin: US4712849A] During plugging of a plug, plug strips of the plug partially immerse into passages of a centering strip. A metallic, electrically
conductive layer is applied to the lateral faces of these passages and the shielding of the plug is provided such with spring elements that the latter
press resiliently against the metallic layer in the plugged condition of the plug. Means are also provided which electrically connect to metallic layer of
the individual passages to one another and to the grounded potential layer of a subrack.

Abstract (de)
Die Steckerleisten (3) des Steckers (4) tauchen während des Steckens des Steckers (4) teilweise in Durchbrüche (1) einer Zentrierleiste (2) ein. Auf
den Seitenflächen dieser Durchbrüche (1) ist eine metallische, elektrisch leitende Schicht aufgebracht und die Schirmung (11) des Steckers (4) ist
derart mit Federelementen (13) versehen, daß diese im gesteckten Zustand des Steckers (4) an der metallischen Schicht federnd anliegen. Des
weiteren sind Mittel vorgesehen, die die metallische Schicht der einzelnen Durchbrüche (1) elektrisch untereinander und mit der Erdpotentialschicht
eines Baugruppenträgers (10) verbinden.
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